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 人工智能与工程国际会议 

邀 请 函 
2026年3月27-29日 

 

尊敬的专家、学者：    

您好！人工智能与工程国际会议是一场致力于前沿人工智能技术及

其与工程学科创新融合的顶级学术盛会。大会汇聚了全球知名学者、资

深学者、行业专家和创新研究人员，共同探讨机器学习、深度学习、计

算机视觉、自然语言处理及相关领域的突破性研究。大会还推动人工智

能技术在智能制造、智慧城市、智能能源、智能交通、智能控制和自动

化等关键工程领域的实际应用。大会设有主题演讲、圆桌讨论、论文展

示和技术展览等环节，旨在打造一个跨学科合作平台，将人工智能领域

的学术突破与现实世界的工程和工业进步相连接。 

我们衷心希望您能在百忙之中抽出时间莅临会议，分享您的最

新研究成果，与同行们展开深度交流与合作。相信您的参与，定会

为本次会议增添光彩，为该领域的学术发展注入新的活力。 

请点击链接登录会议官方网站进行了解：https://www.ic-aie.org/ 
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一、会议简介 

会议官网：https://www.ic-aie.org/ 

会议地点：中国厦门 

会议时间：2026年3月27-29日 

截稿日期：2026年1月24日 

主办单位：厦门理工学院 

承办单位：福建省模式识别与图像理解重点实验室 

支持单位：爱迩思出版社、AC学术中心、ESBK国际学术中心 

投稿链接：

https://www.academicenter.com/conferences/details/AI+E2026.html 

检索信息：收录论文将提交EI Compendex数据库 

二、征稿主题 

集中但不限于“人工智能与工程”等其他相关主题。 

人工智能：人工智能应用、算法与模型、大数据、深度学习架构与创

新、优化与训练、机器学习在医疗健康领域的运用、自然语言处理、

计算机视觉、理论基础、模式识别、智能系统与智能体、人机交互与

协作、虚拟与增强现实应用、人工智能系统的用户界面设计、人工智

能监管进展、语音助手与自然语言界面、动作识别与多模态交互 

工程：软件工程、人工智能在工业中的运用、人工智能驱动的供应链

优化、智能制造与工业4.0、智能故障检测、分析、诊断和监控、数

字孪生工程、智能规划与调度、人工智能在数据分析与决策中的运用、 

人工智能在环境领域的运用、人工智能在网络安全中的运用、人工智

https://www.academicenter.com/conferences/details/AI+E2026.html
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能在土木工程中的运用、智能交通系统与智能车辆、机电一体化、自

动化程序、控制自动化、大数据分析、理解复杂网络 

三、主讲嘉宾 

 
韩光洁教授 

河海大学   

IEEE, IET, IEE Fellow 
 

                             

                              Graziano Chesi 

The University of Hong Kong 

IEEE , AAIA, AIIA Fellow                                     

四、组委会成员 

General Chairs 

Zhongfei Zhang，Binghamton University, USA 

陈  广，同济大学 

朱顺痣，厦门理工学院 

Co-Chair 

David Corne，Heriot-Watt University, UK 
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Program Chairs 

邵海东，湖南大学 

李清宏，西安交通大学 
 

Technical Chair 

张煦尧，中国科学院自动化研究所 

 

Local Chair 

王大寒, 厦门理工学院 
 

Financial Chairs 

谢国森 ，南京理工大学 
 

Technical Program Committee 

章勇勤, 郑州大学 

赵新宇，华南理工大学 

艾  斌，重庆大学 

田文洪，电子科技大学 

陈晓军, 上海交通大学 

张明阳，上海交通大学 

高天宇，哈尔滨工业大学 

江楠峰，厦门理工学院 

Abdul Raouf Khan，King Faisal University, Saudi Arabia 

Marcin Paprzycki, Polish Academy of Sciences, Poland 

Mario F. Pavone, University of Catania, Italy 

Nicola Capuano, University of Salerno, Italy 

Shadi Mohamed, Heriot-Watt University, UK 

Mariusz Oszust, Rzeszow University of Technology, Poland 

Rizwan Qureshi, University of Central Florida, USA 

Cong Liu,Aalto University, Finland 

 

 

五、投稿指南&注册费用 

1.论文模板：https://www.ic-aie.org/submission/ 

2.请根据以下几点准备您的论文： 

https://www.ic-aie.org/submission/
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（1）全英文稿件，非纯综述类，应具有学术或实用推广价值，并且

未在国内外学术期刊或会议发表过。 

（2）摘要、关键词和结论部分需体现会议主题，文章主要收录技术

型的文章，需要有方法、图表、实验数据和结果。 

（3）作者可通过iThenticate、CrossRef查重，重复率不得超过25%。 

3.全文投稿请点击超链接AC学术中心进行投稿。 

4.投稿后7-15个工作日内反馈审稿意见或录用通知。 

5.注册费用 

会议注册类型 注册费用 

学生注册 3600元 /篇 

普通作者注册 3800元 /篇 

超页费（超过5页） 300元 /页 

参会/报告 1500元 /人 

 

注： 注册费包含1个线下参会名额（不线下参会视为放弃附赠名额，无退  

费）；费用不包含住宿及往返交通费用。 

 

人工智能与工程国际会议(AI+E 2026)委托 湖南爱思博文出版有限

公司全权负责注册费用收取等财务事宜，并开具 正规、有效的税务

发票。  

缴费账户：  

户名：湖南爱思博文出版有限公司  

开户行名称：长沙银行股份有限公司顺龙支行  

账号：8100 0050 4608 0000 01  

附言中请注明 ：AI+E 2026+投稿编号/AI+E 2026+姓名 

https://www.academicenter.com/conferences/details/AI+E2026.html
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六、参与形式 

1.Presenter 

1）口头报告：在大会上就报告人目前的研究等进行口头英文学术报

告，学者们的项目申请内容 ，增进其跨校合作；已发表最新论文成

果，做口头报告可提高论文影响力；最新团队研究成果；学科建设相

关举措；时长约 10-15 分钟。 

2）论文报告：在大会征稿主题范围内提交相关领域英文论文，评审

通过后提交注册并收录到会议论文集。 

3）分论坛：针对会议主题组建分论坛，并邀请相同研究领域的专家、 

学者加入。 

4）海报展示:申请海报展示，A1竖版电子海报； 

2.Committee 

作为会议联合主席或技术委员会参与支持，在会议技术层面上指导把  

关，负责一部分同行评审环节，组委会将颁发荣誉证书。Committee  

申请需提供个人简历。 

3．Reviewer  

作为会议的审稿专家参与支持，负责在专业领域内对稿件进行同行评  

审，组委会将颁发审稿专家证书。Reviewer申请需要提供个人简历。 

4. Audience  

作为听众参加线下会议的报告分享及活动交流。 
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七、会议日程安排 

2026年3月27日 

9:00-20:00 现场报到 

2026年3月28日 

8:30—12:00 开幕式&主题报告 

12:00—14:00 午餐&休息 

14:00—18:00 特邀报告&分会场报告 

18:00—20:00 晚宴&颁奖仪式 

2026年3月29日 

全天 学术考察 

 

八、政策支持 

1. 发表机会：针对大会/Workshop中脱颖而出的优质论文，组委会

将  

推荐至SCI期刊发表。  

2. 学术支持：参与本届大会的Workshop Chair将享有被优先推举作为  

下届学术委员会委员、主讲、主席等权利。  

3. 奖项设置：设置最佳workshop组织奖、优秀论文奖、最佳口头报

告奖、最佳海报展示奖、最佳审稿人奖、分论坛主持人奖，所有奖项

将在会议当天公布。 

 

九、诚邀企业赞助 

为共同打造一场高水平的学术盛会，组委会诚挚邀请各企业赞助

支持本次会议，借此平台展示行业前沿成果，并与参会专家学者深入

交流。作为赞助企业，您将享有大会期间的品牌宣传机会、获颁致谢

奖牌、发布招聘信息等多重权益。赞助额度将对应不同的权益组合，
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我们期待为您量身定制合作方案。意向赞助企业可联系会议秘书熊老

师。 

九、联系方式 

组委会秘书处 

熊老师 +86 19911511083 

                      

Email：aiecontact@126.com                 AI+E 投稿链接 

 

mailto:aiecontact@126.com

